Embedded moduly (3)

ETX - Embedded

Technology EXtended

Format ETX si od svojho vzniku
vyslazil pomerne pozitivne reakcie

u réznych vyrobcov embedded modu-
lov. Na vine su zrejme tri faktory — 1. ove-
reny x86 systém so zbernicami PCI i ISA
a vSetkymi $tandardnymi radi¢mi PC pocitaca,
2. kompaktny modul s priaznivym pomerom plo-
chy dosky a plochy konektorov, 3. dobre vyriesena
konstrukcia.

Mechanicka konstrukcia

Moduly ETX (95 x 114 mm) st konstrukéne rieSené tak, aby bo-
lo mozné na jednej strane (dosky plosnych spojov) vyriesit pripo-
jenie vSetkych signdlov, na strane druhej chladenie rozhodujicich
stciastok a montaz v cielovej konstrukcii. Na module ETX su §ty-
ri 100-pinové konektory X1 (PCI, USB, Audio), X2 (ISA), X3
(VGA, LCD, Video, COM1 COM2, LPT/Floppy, IrDA, Mouse,
Kbd) a X4 (IDE1, IDE2, ethernet a pod.). Prvotny odvod vytvo-
renej tepelnej energie CPU a Cipovej sady zaistuje montazny diel
zakladného chladicéa (heat spread) pripevneny k modulu na mies-
tach montaznych otvorov a pokryvajici celd plochu dosky. Na niu
potom moézu nadvizovat dalsie konstrukéné prvky chladiaceho
systému (chladi¢, ventilator, konstrukéna skrina a pod.). Mon-
tazne otvory v rohoch modulu umoznuji dobré pripevnenie
na nosnu dosku. Konstrukéné pripevnenie zakladného chladica
k modulu poniika montdz modulu k nosnej doske pomocou prie-
chodnych skrutiek alebo zaskrutkovanie do zavitu. Vsetky modu-
ly ETX st v tomto smere rovnaké.

Typy modulov

Rozli¢nost modulov ETX je dana predovsetkym ich procesorom
a dodato¢nou vybavou. Dnes sa ponikaju takmer dve desiatky
zakladnych typov (podla druhu procesora a ¢ipovej sady), a to
od 100 MHz STPC Elite cez VIA Eden aZz po 2 GHz Intel Pen-
tium M. Okrem toho sa e$te v niekolkych variantoch odliSuju pre-
dovsetkym roznymi verziami radi¢ov rozhrani, resp. zakaznicky-
mi dpravami. Tato bohata $kéla konstrukéne zhodnych modulov

zaistuje velku flexibilitu pri vyvoji apli-
kacie. V pripade zmeny vychodisko-
vych podmienok mozno bez vyraz-
nych konstrukénych zmien vymenit
modul ETX za vhodnej$i nielen
pri vyvoji, ale ¢asto aj na zaklade
redlnej prevadzky a z neho ply-
ntcich skisenosti. Dobri me-
chanickd a elektrickd odolnost
predviedli moduly aj pri takych naroc-
nych podmienkach, ako je napriklad prostredie helikop-

téry (podpora mapového systému).

Prva aplikacia

Nutnou podmienkou na vyuzitie modulu je nosnd doska, mini-
malne na vyvedenie signalov z konektorov X1 az X4 na bezné ko-
nektory (samozrejme, len ak s v cielovej aplikacii nutné), prip.
na vyhotovenie elektrického prisposobenia niektorych signalov.
Vicésinou vsak zabezpecuje aj celkovii mechanickd kons$trukeiu,
napdjanie, montaz dodato¢nych radi¢ov apod. Vsetky moduly
sd podla $pecifikicie napajané jednym napajacim napétim +5 V.
Dalsie potrebné napitia (3,3 V a pod.) sa vyrabaji na module. Pre
jednoduchi aplikaciu modulu ETX sa dodéva laboratérna vyvo-
jova doska ETX-eval. Pretoze tdto nosnd doska obsahuje aj Stan-
dardné konektory zbernice PCI a ISA, mozno pouzit bezné za-
suvné dosky a velmi rychlo realizovat funkénd vzorku budiceho
zariadenia. Moduly ETX maji podporu vsetkych beznych ope-
ra¢nych systémov od Windows (XP Embedded, CE ai.) cez LI-
NUX az po VxWorks, QNX.

Viac o moduloch ETX nijdete na www.mite.cz/etx.
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